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Abstract (en)
The method involves providing stacked flat parts with perforations for receiving binding tongues (151) of an outer sheet (15). The tongues of the
outer sheet are provided with an adhesive agent in a predetermined region. The tongues are attached to the perforations of the stacked flat parts
such that the tongues are bent or spiral. An adhesive free-region of the tongues is brought in contact with the region of the tongues provided with the
adhesive, in an overlapping manner. The overlapped contact regions are detachably connected by radiation energy. An independent claim is also
included for a device for binding stacked flat parts such as paper sheets.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Binden von aufeinander gestapelten Flachteilen (140), insbesondere Papierbdgen (140), wobei die
Flachteile (140) mit Perforationen (141) zur Aufnahme von Fingern (151) eines AuBBenblatts (15) versehen sind. Gemaf der Erfindung ist
weiter vorgesehen, dass ein AuBenblatt (15) mit mehreren Fingern (151) bereitgestellt wird und die Finger (151) des AuBenblatts (15) in einem
vorbestimmten Bereich mit einem Klebemittel versehen sind oder werden, die Finger (151) in die Perforationen (141) der gestapelten Flachteile
(140) derart eingebracht werden, dass die Finger (151) spiralférmig gebogen werden oder sind, wobei ein, vorzugsweise klebemittelfreier, Bereich
der Finger (151) jeweils mit einem mit Klebemittel versehenen Bereich des jeweiligen Fingers (151) Gberlappend in Kontakt gebracht wird. Ferner
betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Binden von aufeinander gestapelten Flachteilen (140), insbesondere Papierbdgen (140), wobei die
Flachteile (140) mit Perforationen (141) versehen sind, sowie gebundene Flachteile (140), insbesondere Papierbdgen (140).
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